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Die dargestellten Lotprofile basieren auf Tests mit Prifleiterplatten, unabhangig von speziellen Applikationen oder Baugruppenaufbauten.
* Achtung: Produkte der Serien 01, 15, 16, 24, 25 und 51 kénnen hiervon abweichen. Bitte sprechen Sie uns an.

The given solder profiles are based on experiments with test circuit boards, not respresenting special applications or assembly layouts.
* Attention: Products of the series 01, 15, 16, 24, 25 and 51 can differ hereof. Please contact us.
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